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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
DES NOUVELLES PAGES DANS OF NEW PAGES IN

LA PUBLICATION 191-2 PUBLICATION 191-2

Retirer la page de titre, la page sommaire et les pages
191 IEC-1 jusqu’a 191 IEC-0-12 et les remplacer par
la nouvelle page de titre, la nouvelle page sommaire et

Replace the title page, the contents page and pages 191
IEC-1 up to and including page 191 IEC-0-12 with the new
title page, new contents page and new pages 191 IEC-1

les nouvelles pages 191 IEC-1 jusqu’a 191 IEC-0-11. up to and including 191 IEC-0-11.

Chapitre 1: Chapter I:

1. Retirer la liste des dessins existante et la remplacer par 1. Remove the existing list of drawings and insert in its
1a nouvelle liste, place the new list.

2. Retirer les feuilles suivantes: I-2, I-20, I-24, I-25, 2. Remove the following sheets: 1-2, 1-20, 1-24, I-25,
I-31a/b, I-41, 1-43, I-48a/b, I-50a/b, I-51a/b, I-60a/b, I-31a/b, I-41, 1-43, 1-48a/b, I-50a/b, I-51a/b, I-60a/b
et I-61b. and I-61b.

3. Ajouter les nouvelles feuilles suivantes: I-2, 1-20, I-24,
I-31a/b, 1-41,1-43, I-48a/b, I-50a/b, I-51a/b, 1-60a/b,
I-61b, I-62a/b, I-63a/b, I-64a/b, 1-65a/b et I-66a/b.

. Add the following new shebts: I-2, 20, I-24, I-31a/b,

Chapitre II:

1. Retirer la liste des dessins existante ef la remplacer par
1a nouvelle liste.

2. Retirer les feuilles suivantes: II-4a/b, II-6a/b, II-10,
I-11, II-12, II-18 et 11-23.

3. Ajouter les nouvelles feuilles suivantes: II-4a/b,
II-6a/b, II-10, I1-11, 11-12, 1I-18 et 11-23.

nouvelle feuille rose.

Dessins obsolétes:
1. Ajouter la page d’avertisse: { Add the page of warning.

2. Ajouter la liste des dess

3. Ajouter la fel@ de

2. Add the list of obsolete drawings.

3. Add the sheet of drawing A 25.

Publication 191-2 : Publication 191-2
{Neuviéme complément) ’ (Ninth supplement)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Neuv1eme complément a la Publication 191-2 (1966)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Deuxiéme partie : Dimensions

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vceu que tous les Comités mationats adoptent dans

étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE AU NEUVIEME COMPLEMENT
La présente publication a ét€ tablie par le Comité d’Etudes N© 47 de la CEI: Dispeositifsa semiconducteurs eteifcuits intégrés.
Elle constitue le neuvieme complément & la Publication 191-2 de 1a CEL A

Le tableau suivant explique lorigine des nouveaux dessins contenus
par les Comités nationaux.

ément €t donne les votes émis

T( by
Document 716
Bureau central 707<\ <7§8 é < E) )\/> 709 47(Sec.)644

Rapport de vote 721 72 W 723 728
Afrique du Sud (Rép. d°) + + + + -
Allemagne = % + - —
Argentine +
Australie + + +
Belgique + + + + +
Brésil
Canada i + + + + +
Corée (Républiqued +
Danemark +
Egypte ) + + + +
Espagne + + + + +
Etats-Unis d’Amériq + + +
Finlande > +
France + + + +
Israél + ;
Italie + ) )
Japon + - + +
Pays-Bas + + + +
Pologne + + + +
Roumanie + + +
Royaume-Uni + + — + +
Suéde + + - -
Suisse + + + + +
Tchécoslovaquie +
Turquie + + + + +
Union des Républiques .

Socialistes Soviétiques + + +

+ signifie vote positif — signifie vote négatif.

Les dessins révisés contenus dans ce neuviéme complément résultent des corrections proposées par 1’Union des Repubhques
Socialistes Soviétiques et approuvées lors de Ia réunion tenue i Ottawa en septembre 1978,

Date: 1980 191 IEC1 Publication CEI 191-2
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Ninth supplement to Publication 191-2 (1966)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 2 : Dimensions

FOREWORD _

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international con-
sensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the

latter.

various National Committees. (7
Central Office /& EU\S/ < O j{; 709 716
document 47(8ec.)644
Voting report 72 688 723 728
Argentina +
Australia +
Belgium + + + +
Brazil
Canada . + + + +
Czechoslovaki +
Denmark +
Egypt + + +
Finland : + )
France + + + +
Germany — — + - _
Israel +
+
+ - + +
. + .
+ + + +
+ + + +
Romania + + +
South Africa (Reps + + + + +
Spain + + + + +
Sweden + + — —
Switzerland + + + + +
Turkey + + + + +
Union of Soviet .

Socialist Republics + + +
United Kingdom + + - + +
United States of America + + + +

+ means positive vote. - means negative vote.

The revised drawings contained in this ninth supplement resuit from corrections proposed by the Union of Soviet Socialist
Republics and agreed upon during the meeting held in Ottawa in September 1978.
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CHAPITRE 00 — CONCEPTION DE LA NORMALISATION MI:ICANIQUE

1.  Régles fondamentales
Lors de la réunion tenue a Copenhague (2 au 12 octobre 1962), le Comité d’Etudes NO 47 adopta les
régles fondamentales suivantes :

1. Seuls les dessins soutenus par au moins deux pays seront étudiés par le Comité d’Etudes NO 47.

2. Le Comité d’Etudes NO 47 s’efforcera de combmer les propositions de divers Comités nationaux dans
un seul dessin.

3. Cela implique que les dimensions du dessin CEI seront basées sur celles du dessin du pays d’origine,
mais modifiées, §’il y a lieu, suivant les propositions des pays soutenant ce dessimmet.avec I’accord
du Comité d’Etudes NO 47,

faire aux régles de I’art de la mécanique et permettre l’interchangea‘bili
pement.

- Décision

Apreés accordndu
suivant la @}

Note. — 1l peut se Prodin

Un seul autre pays propose une ou plusieurs modifications en vue d’accroitre ou de réduire les
valeurs d’une ou plusieurs dimensions, de supprimer une ou plusieurs dimensions existantes ou d’ ajouter
une ou plusieurs dimensions nouvelles.

Décision
a) Si le pays d’origine accepte cette ou ces modiﬁcations, on procéde comme dans le cas NO 1,

b} Si le pays d’origine n’accepte pas cette ou ces modifications, le dessin proposé n’est pas retenu.

Date: 1980 . - 191 IEC 00-1 Publication CEI 191-2
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CHAPTER 00 — PHILOSOPHY OF MECHANICAL STANDARDIZATION

1. Basic rules

During the meeting held in Copenhagen (2nd to 12th October 1962), Technical Committee No. 47
adopted the following basic rules :

1. Only drawings which have the support of at least two countries shall be considered by Technical
Committee No. 47.

2. Technical Committee No. 47 w1ll endeavour to combine the proposals of different National Committees
in a single drawing.

3. This means that the dimensions of the IEC drawing will be based on those of the country of origin,
but modified if necessary as proposed by the supporting countries and agree Technical
Committee No 47. :

ments as can be agreed by Technical Committee No. 47.

During the meeting held in Bad Kreuznach (Ist to 1

Committ

Note. —

one or more dimensions, to delete one or more existing dimensions or to add one or more new
dimensions.

Decision
a) If the country of origin agrees, the procedure is as for case No. 1.

b) If the country of origin disagrees, the proposed drawing is not retained.

Date: 1980 191 IEC 00-1 : [EC Publication 191-2
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Cas NO 3
Un nouveau dessin est proposé par un pays.

Deux autres pays au moins proposent une ou plusieurs modifications en vue d’accroitre ou de réduire
les valeurs d’une ou plusieurs dimensions, de supprimer une ou plusieurs dimensions existantes ou
d’ajouter une ou plusieurs dimensions nouvelles.

Décision
a) Si le pays d’origine accepte cette ou ces modifications, on procéde comme dans le cas NO 1.

b) Si le pays d’origine n’accepte pas, aprés accord du Comité d’Etudes NO 47, un dessin CEI combinant
le dessin d’origine et les modifications demandées sera diffusé via un document Secrétariat dans
I'intervalle séparant deux réunions du Comité d’Etudes NO 47,

\

autre pays dans I'intervalle.

2. Directives

1964), le Comité d’Etudes NO 47 estima
plus des dessins d’encombrements.

Lors de la réunion tenue i Phxladelphx (14@ur23 septe
i ertains \disphsitifs'e

A la suite de cette|d \ Valeurs recommandées pour certaines dimensions de
dessins de dispositifs 3 i microgircuits intégrés, a été introduit dans la Publication
1912 dela C

: 5 au 17 octobre 1970), le Comité d’Etudes NO 47 décida
de procéder decla fa ante application des directives :

1) Les directive o a compter du moment ou le rapport de vote indique que le Président
J bé dEtudes NO 47 peuvent en recommander la publication.

ireCtives ne seront pas acceptés dans le futur pour normalisation dans leur forme
ité d’Etudes NO 47,

3) Lorsque les directives ont pris effet, les propositions pour modifier les dessins CEI publiés, qui doivent
étre en accord avec ces directives, devront étre formulées de préférence par les pays d’origine concer-

nés par ces dessins, pour discussion par le Comité d’Etudes NO 47,

Il'y a lieu de noter que toute révision sera soumise 4 la procédure de vote CEI, ce qui assure la
protection des intéréts de tous les pays.

I fut aussi décidé que tous les documents du Bureau Central contenant des révisions de dessins
devraient poser deux questions requérant chacune un vote séparé comme suit :

a) Le dessin ci-joint est-il acceptable en tant que révision ?

b} Si non, ce dessin est-il acceptable en tant que nouvelle proposition ?

Date: 1980 ) ' ’ 191 IEC 00-2 Publication CEI 191-2
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Case No. 3
A new drawing is proposed by one country.

Two other countries at least propose one or more amendments to increase or to reduce the values of
one or more dimensions, to delete one or more existing dimensions or to add one or more new
dimensions.

Decision

a) If the country of origin agrees, the procedure is as for case No. 1.

b) If the country of origin disagrees, after approval by Technical Committee No. 47, an I1EC drawing
combining the original drawing and the proposed amendments will be circulated during the interval
between two Technical Committee No. 47 meetings via a Secretariat document.

the comments expressed

Technical Committee No. 47, in the course of the next meeting, will conside

During the meeting held in Moscow (June 1977), Technical Committée 4 following rule
When the number of supporters for a drawing in [EC Publicatio single country,
this drawing will be deleted from the main publication and put jn a\separate on lakelled “Obsolete

A warning at the beginning of this section for obsolete Wi illstate\ thatat the expiration of a period
y at least one other country

in the interim period.

2. Guidance rules

Dufing the meeting held in Philadelphig 4th t0.25 ptember 1964), Technical Committee No. 47
arice ed for _certain devices in addition to the outline

e Carlo (5th to 17th October 1970), Technical Committee No. 47
e application of guidance rules:

3) When the guidance rules are operative, proposals for changes to published IEC drawings, which must
be in line with these guidance rules, should be put forward preferably by the originating countries
concerned with those drawings for discussion by Technical Committee No. 47.

It is pointed out that any revision will be subject to IEC voting procedure, thus ensuring that the
interests of all countries are protected.

It was also agreed that all Central Office documents contalmng revisions of drawings should ask two
questions with a separate vote on each as follows:

a) Is the attached drawing acceptable as a revision ?

b) If not, is the drawing acceptable as a new proposal?

Date: 1980 191 IEC 00-2 ) . IEC Publication 191-2
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3. Regles pour la préparation des dessins des dispositifs 4 semiconducteurs

Ces régles sont données dans la premiére partie de la Publication 191 de la CEL

Lorsque cette publication est parue (1966), le Comité d’Etudes NO 47 était d’avis que pour de nom-
breux dispositifs & semiconducteurs il y avait avantage 3 avoir:

a) un dessin unique ne comprenant que les caractéristiques dimensionnelles relatives au boitier et des
dessins séparés pour les différentes embases qui peuvent étre associées a ce boitier, ou-

b) un dessin unique ne comprenant que les caractéristiques dimensionnelles relatives i Pembase et des
dessins séparés pour les différents boitiers qui peuvent étre associés a cette embase.

Sur la base de I’expérience acquise depuis 1966, Popinion du Comité d’Etudes NO 47 vis-a-vis de la
présentation des dessins de semiconducteurs a changé et la régle suivante devient applicable.

Reégle:

Dans le futur, tous les nouveaux dessins de dispositifs a semiconducte
cation 191-2 de l1a CEI devront étre présentés comme des dessms comp ets (8
separes pour le boitier ou capot et 'embase).

&
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3. Rules for the preparation of drawings of semiconductor devices

These rules are given in Part 1 of IEC Publication 191.

When this publication was issued (1966), Technical Committee. No. 47 was of the opinion that for
many semiconductor devices there were advantages in having:

a) a single drawing including only the dimensional characteristics of .the case outline and separate -
drawings for the various bases which can be associated with this case outline, or

b) a single drawing including only the dimensional characteristics of the base and separate drawings for
the various case outlines which can be associated with this base.

From the experience .acquired since 1966, the opinion of Technical Committee No. 47 regarding the
presentation of semiconductor drawings has changed and the following rule is now applicable :

Rule:

In future, all new drawings of semiconductor devices to be include
be presented as complete drawings (not as separate drawings for cage

Q@
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Deuxiéme partie: Dimensions

CHAPITRE 0: VALEURS RECOMMANDEES POUR CERTAINES DIMENSIONS DE DESSINS
DE DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET MICROCIRCUITS INTEGRES

1. Longueurs de sorties pour les diodes de redressement et les thyristors a sorties flexibles

Les cinq longueurs suivantes sont recommandées pour la dimension O (distance entre le plan du
si¢ge et le centre du trou de la cosse située 4 'extrémité de la sortie):

— Type A: 100 + 10 mm ou - 40+ 0,41in .
— Type B: 125 + 12 mm 50+ 0,5in
— Type C: 150 4+ 15 mm . 6,0£0,6in
— TypeD: - = 200 + 20 mm 8,0 + 0,8 in
— Type E: 250 + 25 mm : 10,0 + 1,0 in.

Note. — Pour les thyristors, la longueur eﬂ'ectlve de la sortie de gachette doit étre pf

sortie
principale. :

2. Dimensions des boitiers ayant des diamétres similaires 4 ceux du

2.1 Les valeurs suivantes sontfecommanddes ou%mens' ns o D, @ DietF:

réf. -
min. nom. max.
2 D 8 4 ‘ 939 0,340 — 0,370
o D1 ' , — ) 8,50 0,315 . — 0,335
F —~ ' 2,03 — — - 0,080
2.2 1 est également recommandé, Mes boitiers ayant les diamétres @ D et @ D; donnés ci-dessus,

la dimensi¢n APsqit chyisie\parmy les types indiqués ci-dessous:

MI \' Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
ré )
mm in mm in mm in mm in

)),085 3,56 0,140 4,20 0,165 4,70 0,185 6,10 0,240
0,105 4,06 0,160 4,69 0,185 5,33 0,210 6,60 | 0,260

A min.
A max.

;/a

2,66

3. Longueurs des fils de sortie pour les dispositifs simples et multiples a semiconducteurs et les circuits
integreés a sorties par fil

Cette normalisation s’applique aux dispositifs seuls, aux dispositifs multiples, aux circuits
intégrés ou aux autres dispositifs montés sur les embases B4, BS5, B6, B7, B30, B32 et sur toutes
les futures embases utilisées avec les boitiers normalisés C4 et C7.

Les deux longueurs de sorties normalisées suivantes sont recommandées:

12,5 mm a 14,5 mm = (0.493 in a 0.570 in)
19,0 mm a 21,0 mm  (0.749 in & (0.826 in)

La préférence devra étre donnée a la plus courte longueur de sorties.

Date: 1980 191 IEC 0-1 Publication CEI 191-2
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 2: Dimensions

CHAPTER 0: RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF
SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

1. Terminal lengths for flying leads of rectifier diodes and thyristors

The following five lengths for dimension O (distance between seated plane and centre of hole in the
lug of a terminal) are recommended:

— Type A: 100 + 10 mm or 404 04in
— Type B: 125 £ 12 mm 50+ 0.5in
— Type C: 150 + 15 mm 6.0 £ 0.6in
— Type D: 200 + 20 mm 8.0 £ 0.81in
— Type E: 250 £ 25 mm 10.0 + 1.0 1in.

" 2. Dimensions of case outlines having diameters similar to those

2D | @D, N = : 3 =3 -
2.1 The following values are eco?n‘rnu\xx%% o D, @ Dyand F:
N
lllme es inches
ref. j\ (i -

k Mﬂ. HN max. min. an. max.
Q D 8 64 9.39 0.340 — 0.370
‘1 — 8.50 0.315 — 0.335
— 2.03 — — 0.080

22 Itis also recommended t t\?br\cas/ outlines having diameters & D and @ D; given above the dimen-
sion from the types indicated below:

\Type Type 2 Type 3 Type 4 Type S
in mm in mm | in mm in mm in
A min \2\? 0.085 3.56 0.140 4,20 0.165 4.70 0.185 6.10 0.240
A max - 66 0.105 4.06 0.160 4.69 0.185 5.33 0.210 6.60 0.260

3. Terminal lengths for wire ended single and multiple semiconductor devices and integrated circuits

This standardization applies to single devices, multiple devices, integrated circuits or any
other devices with bases: B4, BS, B6, B7, B30, B32 and all future bases intended for use with the
rationalized C4 and C7 case outlines.

The following two standard lead lengths are recommended:

12,5 mm to 14,5 mm (0.493 in to 0.570 in)
19,0 mm to 21,0 mm  (0.749 in to 0.826 in)

Definite preference should be given to the shorter terminal length.

191 IEC 0-1 IEC Publication 1912
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4. Diamétre du trou et longueur minimale Z du plat des cosses de sortie

4.1  Diamétre du trou

4.1.1 S’agissant des trous ayant un diamétre nominal supérieur 3 4 mm (0,157 in) le trou sera de préfé-
rence coté par référence aux dimensions du boulon; en outre les valeurs minimale et maximale du
diamétre du trou peuvent étre données, si on le désire.

4.1.2 S’agissant des trous ayant un diamétre nominal egal ou 1nfer1eur a 4 mm (0,157 in) les dimensions
minimale et maximale sont requises.

4.2  Dimension Z du plat
+ La dimension minimale Z du plat sera égale

4.2.1 Au diamétre nominal de 'écrou dont il est fait référence au paragrap C
trous de diamétre superleur a4 4 mm (0,157 in).

4.2.2 Au diamétre minimal du trou, pour les trous de diamétre égal ou Mférie

R

n?i}limé es inches
A\ mitigng

réf, e notes
E@\ '\vnom. | max. min. nom. max.

L 10
— 4,3
w Ne de réf. ISO: M8 :
z, 5,0 — — 1
Z, 32 — e , ‘ 1
10 — Trou de passage pour un boulon de référence ISO M5
11 — Longueur minimale du plat.
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4. Diameter of the hole and minimum flat dimension Z of lead lugs

4.1 Hole diameter

4.1.1 For holes with nominal diameters greater than 4 mm (0.157 in), the hole shall preferably be dimen-
" sioned by reference to a bolt size; in addition, minimum and maximum values of the hole diameter
may be given if desired. '

4.1.2 For holes with a nominal diameter equal to or less than 4 mm (0.157 in), minimum and maximum
dimensions are required.

4.2  Flat dimension Z :
The minimum flat dimension Z shall be equal to:

4.2.1 The nominal diameter of the bolt referred to in Sub-clause 4.1.1 abox@

4.2.2 The minimum diameter of the hole, for diameters equal to or I¢

Example of the application of lead lug standardization concerpi 2 didmg ole and the minimum

E
inches
notes
min. nom. max.
10

w . ISO ref. No.: M8

z, 5.0 - — 11

Zy 3.2 — — : 11
10 — Clearance hole for ISO M5 bolt.
11 — Minimum flat. -
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5. Correspondance entre le filetage et ’hexagone pour les dispositifs ayant une embase hexagonale et
un embout fileté

Les tableaux suivants sont recommandés:

TABLEAU 1

Unités métriques (dimensions en millimétres — valeurs nominales)

Longueur d’embout + 1 mm

Version courte Version W

8 M4 8 10 '
1 M s 8 1 >
14 M 6 9 _

Hexagone Filetage

17 M 8 : 10 14
27 MR © 120u13 < O N\ 18
32 M 16 13

36 M 20 16 ou/f3 4
41 M 24 19 o 13 28

50 M 30 (\ (\@Xﬁ C 32

\\\/

<W}ﬁa)ems‘gy> en inches)
— ~~—"

Longueur de ’embout
ileta X

Min. Max.

10 M 0,422 0,453

4-28NUNF-2A 0,422 0,453

1/ NF-2A 0,422 0,453

/2-20 UNF-2A 0,605 0,645

1/2-20 UNF-2A 0,750 0,828

1 3/4-16 UNF-2A 0,750 0,828

11/4 3/4-16 UNF-2A 0,925 1,068

15/8 1-12 UNF-2A ] 0,750 0,828

15/8 1-12 UNF-2A 1,062 1,142
17/8 11/4-8 UNF-2A 1,220 1,300

Longueur de la partie non filetée d’un embout (N,;)

N, max. devra étre spécifié comme étant égal & 2,5 fois le pas du filetage et les dimensions
effectives devront étre calculées pour chaque dessin publié.
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5. Unified thread-hexagon relations for devices having an hexagonal base and threaded stud

The following tables are recommended:

TABLE 1
Metric units (millimetre dimensions — nominal values)
v Stud length + 1 mm
Hexagon Thread
Short version LWn
8 M 4 0
11 M5 11
14 M 6
17 M 8 14
27 M 12 8
32 M 16
36 M 20 24
41 M 24 28
50 M 30(\ 32
\(\Ak\ SQ L\{dlmenswns)
N
Stud length
Min, Max.
F—2A 0.422 0.453
1/4-28 UNF-2A 0.422 0.453
4-28 UNF-2A 0.422 . 0.453
1/2-20 UNF-2A 0.605 0.645
1/2-20 UNF-2A 0.750 0.828
3/4-16-'UNF-2A 0.750 0.828
3/4-16 UNF-2A 0.925 1.068
1-12 UNF-2A 0.750 0.828
1-12 UNF-2A 1.062 1.142
1 1/4-8 UNF-2A 1.220 1.300

Distance to end of full thread (unthreaded portion) of a stud (N,)

N, max. should be specified as 2.5 times the thread pitch and the actual dimensions calcu-
lated for each published outline.
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6. Dimensions des boiliers ayant des diamétres similaires a ceux du boitier C7

A

-_—
L

gD ¢D1 — - — ===

6.1 Les valeurs suivantes sont recommandées pour les dimensions gD, gD; et F: (\

Millimétres Inc] ) (\
Réf. h} v
min. nom. max. min n%T. \ r§~x\ >
5D 531 — 5,84 0.209 N 30
& D1 4,53 — 4,95 0.178 ~ 0.1
F — — 1,01 — —\ .040

la dimension A soit choisie parmi les

pes indjgu

a@étre zD et sD; donnés ci-dessus,

Type 1 ) 2 Type 3
AR

mm in \ \nh\ mm in
A min, L3\ [0060 2% |/ o.is 4,32 0.170
Amax. | 25 0.085, 81 )\ 0.150 5,33 0.210
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6. Dimensions of case outlines having diameters similar to those of case outline C7

e o o e e e e e e oo

6.1 The following values are recommended for dimensions @D, #D; and F: (\

Millimetres @che;s
Ref. - -
min. nom. max. min. \ n\\m. }m{(>
sD | 5,31 — 5,84 0.20 \—( 0230
s D1 4,53 - 4,95 195
F — —_ 1,01 \ 0.040

and #D; given on the pre-
icated below. '

Type 1 \{ype )\/ Type 3
Ref. -
mm F \®\ in mm in
A min. 53 om\f\; 2,9 |/ o.115 432 0.170
0

A max. 2, R 3,81 0.150 15,33 0210

RN
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7. Correspondance entre filetage et hexagone, longueur des sorties, cosses des sorties pour les diodes
de redressement et les thyristors

Le tableau suivant est recommandé pour les versions métriques :

Référence 1SO du filetage du Nombre de sorties | -
, \ Longueur de
Hexagone Filetage boulon pour le trou de la d’amorgage pour sortie
cosse de sortie les thyristors
11 M s M 4 1 ~La longueur de
14 M 6 M5 1 sortie sera choi-
) sie en accord
17 M 8 M6 1

Notes 1.

8.
Q Pas (mm)
' ileta, \/
Gros Fin
4 0,7 -
N \O
M5 0,8 -
M6 1,0 . -
M8 1,25
M10 1,5 -
M12 1,75 1,5
Mié6 2,0 15
, . M20. ‘ - 1,5
M24 - 1,5
M30 - 2,0
Notes 1. — Les valeurs en italique ont un caractére préférentiel pour les utilisations futures.
2. — Les dimensions des filetages sont en conformité avec la Recommandation ISO 261.
Date: 1980 191 IEC 0-5 ’ Publication CE1 1912
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7.  Relations between thread., hexagon, lead length, lead lug for rectifier diodes and thyristors

The following table is recommended for metric versions :

1SO screw reference of the Nux.nbef of tnggermg
Hexagon Thread circuit terminals Lead length
bolt for the hole of the lug .
for thyristors
11 M5 M4 1 Terminal length
14 M6 M5 1 .w111 be chosen
in accordance
17 M8 M6 1 with one of the
) pes in Clause 1
22 . M10 M6 M8 1 of \Chapter 0 of
27 M1z M6
32 Ml16 M 8
36 M20 M10
41 M24 M10
50 M30 . M12
Notes 1. — Where two references are included, the referen

8.  Thread pitches to be used in the field\ of i

Q Pitches (mm)
: Thxead
: Coarse Fine
0.7 -
0.8 -
1.0 -
1.25 -
1.5 -
1.75 1.5
2.0 ' 1.5
’ -~ 1.5
- L5
- 2.0
Notes 1. — The values in italic are to be regarded as those preferred for future use.
2. — The dimensions of threads will be in accordance with ISO Recommendation 261.
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9. Dimensions principales pour boitiers-pression 4 bornes principales encastrées

¢D
— ~
$ D)
| | ¢T
\\| _____ --___..III' S ¢ ]—lq...=
‘ L}
Paskad Kol LR XY
" \ '
0

Le tableau suivant est recommandé:

Dimensions @w

N
Type
Typel | Type2 | Type3 | Type 4 ype(S | Type e Type 8 | Type 9 | Notes
Réf. _ f /\ )
N )
¢.D max. 37 43 80 \SJ\ 90 95 100
N ; : ‘
¢ D, min. . \@ 40 44 50 54 2
A max, \)16 17 | 19 20 22
3
4
Notes 1. — Le dessineprés i ; €me dessin sans sorties de gichette s’applique aux diodes de redressement.
2.— ¢D
3. — La longueur flexiples de gichette, lorsqu’elles existent, sera choisie dans le tableau de la Publication 191-2 de la

4. — Les trous des co

s sorties flexibles de gichette, lorsqu’elles existent, ont un diamétre‘ minimal de 3,2 mm et maximal
de 4,5 mm '
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9. Main dimensions for press-pack outlines with retracted principal terminals

6o

-".—--T————\‘

L ° f\
M N

The following table is recommended : '

Dimensi in

Type \

N
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type(4 ﬁe S \{< \;e 7| Type8 | Type9 | Notes
Ref. ’ (\ /\ .
N
40
17

90 95 100

P P PSRNV

& |

AN
N\

¢ D, min. 44 50 54 2

A max. [\

o O 2

3
4
Notes 1. ws 2 thytistor ; the same drawing, but without triggering circuit terminals, applies to rectifier diodes.
2 meter of\the flit contact areas.
3.
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10. Principales dimensions des encombrements de dispositifs de puissance 4 embase plate

10.1 Dispositifs a embase plate en forme de losange ou de rectangle (types 1 i 4, voir la figure 1, page 0-9) et dispositifs
@ embase plate de forme carrée (types 5 a 10, voir la figure 2, page 0-10).

Le tableau suivant est recommandé:

Dimensions en millimétres

Rebord de I’embase ou bride de fixation Diamétre du trou des

NO ISO ' cosses des sorties de
du boulon Nombre | gichette éventuellement

bCpP adapté au trou | éventuel
o
Réf. Longueur Largeur Diamétre du NO IS0 de la cosse de |- de sorties . .
Uy U,) Nombre de . | duboulon N A Soxtie Sortie
cercle des posi- , la sortie prin- | de gichett A A
max. max. trous de X adapté aux . rigidi flexible
. tions des trous cipale (Notg’4) o~
fixation de fixation trous de (Note 3)

(Note 2) (Note 2) : (nom.) fixation <\ m Nax. in. | max.
1 32 23 2 2% M3 M4 & 1,53 2 3,2 [ 45
2 34 25 2 26 M4 4%\1 >§3 — | 32145
3 42 30 2 31 M 1,531 - 3,2 145
4 44 33 2 34 1,53 - | 32145
5 40 40 4 42 - - 32 14,5
6 50 50 4 " 50 = | - 13245
7 61 61 4 61 - - 321 45
8 80 - 80 m\m‘zy N
9 85 85 5 > M12 2 - - 3,2 | 45
10 90 9@ 4 \Qa M8 M12 2 ~ -] 3245

Notes 1. — Lorsque la sortie pringi Yale es é@ueur sera choisie dans le tableau de la Publication 191-2 de la CEI, chapitre 0,

article 1.
2. — Leconto nterieur dimgnsions maximales U, et U, n’est pas imposé.
3. ~ Les valev nt pyéférentielies.
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10. Main dimensions of flat base powef device outlines

10.1 Devices with lozenge or rectangular shaped flat bases (types 1 to 4, see Figure 1, page 0-9 ) and devices with square

The following table is recommended :

shaped flat bases (types 5 to 10, see Figure 2, page 0-10),

Dimensions in millimetres

Mounting flange or clamp plate Diameter of the hole
ISO screw Number of in triggering circuit
X . terminals, if any
PCD ref. for hole triggering R
Length Width ios . in lead lug of
Ref. .. .

© ) U,) Number of P°;.‘“°“:'1 °“f°1° Is;gfs‘;;"‘rw principal Rigid Flexible

max. max. mounting lameter o L terminal’ rminal terminal
mounting mounting
holes holes holes (Note 3)
(Note 2) (Note 2) : : .
(nom.) min, { m min. | max.
1 32 23 2 24 M3 or \k; - 3.2 | 45
2 34 25 2 26 M4 or2 > [1.53) — [ 32|45
3 42 30 2 31 M Nor 2 153 - 3.2 | 45
4 44 33 2 34 5 lor2 1.53 [ — 32 1|45
5 40 - 40 4 42 lor2 - - 3.2 [ 45
6 50 50 4 5 M6, M8, M10 2 - - 32 1 45
7 61 61 4 61 Q 6\ s, m10, a2 2 -] - |32]4s
8 80 80 4 6 M12 2 - - 32 145
9 \385 M8 M12 2 - - 3.2 | 45
10 03 M8 M12 2 - - 132145
Notes 1.
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10.2 Dispositifs @ embase plate circulaire, @ montage par bride de fixation, amovible

Le tableau suivant est recommandé:

Dimensions en millimétres

"NO ISO du boulon

Diamétre du trou des cosses des
sorties de gichette éventuellement

Diamétre adapté au trou de Nombre éventuel :
Réf. de ’em- la cosse de.: la sortie de sorties de gichette Sortie rigide " Sortie flexible
base max. principale (Note 4)
(Note 3)
min. max. ° min. max.
1 20,5 M4 lou2 1,53 - 3 4,5
2 26,5 M4, M6 lou2 1,53 4,5
3
4
5
6
7
Notes 1. —
— Les valeurs en italique sont pféféientieHes.
Date: 1980 191 IEC 0-8
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10.2 Devices with circular flat base, to be mounted by detachable clamp plates

The following table is recommended :

Dimensions in millimetres

: Diameter of the holes in triggering
ISO screw ref. circuit terminals, if any
for hole in lead Number of triggering
Ref. Base lug of principal circuit terminals, if any .
: diameter . i Rigid terminal Flexible terminal
m terminal (Note 4)
ax. (Note 3)
min. max. min. max.
1 20.5 M4 lor2 4.5
2 26.5 M4, M6 lor2 4.5
3 36.5 M6, M8 lor2 4.5
4 . 445 M8, M10 2 4.5
5 54.5 M10, M12 2 3.2 4.5
6 65 M12 2 3.2 4.5
7 94 M12 2 /\3.2 45 3.2 45
N
i <~
Notes 1. — The length of the principal terminal, when it i € sw the table in IEC Publication 191-2, Chapter 0,

Clause 1.
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Fig. 1. — Encombiements d’embases plates en forme de losange ou de rectangle.
Outlines of lozenge or rectangular shaped flat bases.

utline of square shaped flat base.
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11. Dimensions principales pour boitiers-pression 4 bornes principales protubérantes

l 1
— Y ssmem— - | L -
A h 7
o — !
\ .
T Note 4
4 @D
]
'
0 P\ QN $
35278
Dimensions en millimétres @
N
Type i
Type 1| Type 2| Type 3| Type 4| Type 5| Type 6| Type 7| Tipe 8| T3 Type10|Type1l{ Note
Réf. /\ / :
- U
2 D max. .37 45 60 \g 8 5 .| 100 120 150
@ D, 1551|191 | 25+2 3%2 @»\2\7\1\2\ 44+3| 50«3 | 60+3| 78+3 [100+3| 1
a 141r\ 14} 1%14t \141\11 1| 1421 14+1 (14£1| 1421 {141
b<> 20£1,420%1 11\;11 20£2 20212042 1202|202 {20+2
A 3
c /\ 26£1 |26%1 12622 2622 262|262 (262 26+2 (262
/d\ 35£2|35+2 | 35+£2|35+2|35+2{35+2
%\\ \> 2
gT \) 3
Notes 1. - D, est le diamétre de la surface de contact plate.
2. — Lalongueur des sorties flexibles de gichette, lorsqu’elles existent, sera choisie dans le tableau de Particle
‘chapitre 0, de cette publication, complété par la valeur 300 + 30 mm.
3. — Les cosses des sorties flexibles de gichette, lorsqu’elles existent, ont un trou de diamétre minimal
3,2 mm et maximal de 4,5 mm. '
4. — Lorsqu’un (des) trou(s) de centrage est (sont) percé(s), les dimensions suivantes sont recommandé
L f+ 0,2mm
diametre: 3,5 _0
profondeur minimale: 1,3 mm,
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11. Main dimensions for press-pack outlines with protruding principal terminals

‘@ D, ‘ ‘
'/Note4 AN

] [ |
A i - 1
LN |
~~. ]
l \Npte 4
1 X .
0 N\ (\
\; 352178
Dimensions in millimetres -
Type /

Ref.

@ D max. 37 45 | 60 | \60\ \8\ 90 95 100 | 120 | 150
' +

32
N

N .
a 4+ /4\1 1421\ 14 ¢ \I%“_Jl 141 141|141 (141 14+1| 141

Type 1| Type 2| Type 3| Type 4| Type 5 ed| T 7| Tywe 8| Type 9| Type 10{ Type 11] Notes
N

@ D, 151< t1 >¢2 443 50+3|60+3| 78+3/1003| 1

3

I+

112021 (20+2| 20+£2| 202 20£2| 202 | 202

26£1 | 2622|262 262 26+2|26+2| 26+2 ) 26x2

Type
/\
¢ [0z
N [

< %\ \/ 35:2(35+2|35+2|35%2] 3522 (35%2
N\
0 2
g T . 3
Notes 1. - D, is the diameter of the flat contact area.
2.— The length of the flexible triggering circuit terminals, if any, shall be selected from the table in Clause 1,
chapter 0, of this publication and the additional value 300 + 30 mm.
3.~ The lugs of the flexible triggering circuit terminals, if any, have a hole with 3.2 mm min. and .
4.5 mm max. diameter.
4. —. Where centring hole(s) is (are) provided, the following dimensions are recommended :
. + 0.2 mm
diameter: 3.5 ¢ 0
depth min.: 1.3 mm,
Date: 1980 191 IEC 0-10 : 1EC Publication 191-2
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12. Valeurs recommandées pour la largeur de montage maximale (M}; max.) des boitiers de circuits intégrés

de forme 2 (boitiers DIL et boitiers QUIL)

a) La liste des valeurs suivantes est recommandée pour la dimension My maximale des boftiers DIL -
destinés 3 étre montés dans des trous de diamétre égal 4 0,80 + 0,05 mm.

Valeur de e, Valeur de Mg max.
du boitier DIL du boitier DIL
7,62 mm 8,5mm (7,62 + 0,85)
10,16 mm 11,1 mm (10,16 + 0,85)
12,70 mm 13,6 mm (12,70 + 0,85)
15,24 mm 16,1 mm (15,24 + 0,85)

b) La liste des valeurs suivantes est recommandée pour la dimension Mg
destinés a étre montés dans des trous de diamétre égal 41,00+ 00

Valeur de e,
du boitier QUIL

Valeur d, m
du bgitier Q

10,16 mm
12,70 mm <\

)
3 M 6  N0S)
13\8 mim (12,70 5

QO

QQ@ e
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12.  Recommended values for maximum mounted width (M max.) of integrated circuit packages of form 2
(DIL and QUIL packages)

a) The following list of values is recommended for dimension My max. of DIL packages intended to
be inserted in holes of diameter equal to 0.80 + 0.05 mm.

Value of e, of Value of My max.

the DIL package of the DIL package
7.62 mm 8.5mm (7.62 + 0.85)
10.16 mm 11.1 mm (10.16 + 0.85)
12.70 mm . 13.6 mm (12.70 + 0.85)
15.24 mm " 16.1 mm (15.24 + 0.85)

Value of e, of
the QUIL package

10.16 mm
12.70 m
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